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Zavere€na karta projektu

Nazov projektu Evidencné ¢islo projektu  VMSP-P-0033-09

Vyskum technolégii a vyvoj technologickych zariadeni pre ¢istenie povrchu solarnych
wafrov a suroviny na ich vyrobu

Zodpovedny rieSitel ing.Jaroslav Urban
Prijemca ULTRAZVUK,s.r.o.

Nazov pracoviska, na ktorom bol projekt rieSeny
1. ULTRAZVUK,s.r.o. Nové Mesto nad Vahom
2.

3.
4.
5

Nazov a stat zahraniéného pracoviska, ktoré spolupracovalo pri rieSeni
1.
2.
3.

Udelené patenty/podané patentové prihlasky, vynalezy alebo uzitkové vzory, ktoré st
vysledkami projektu

1.
2.
3.

Najvyznamnejsie publikacie (knihy, €lanky, prednasky, spravy a pod.) zhriiujice
vysledky projektu — uvedte aj publikacie prijaté do tlace

1. Prednaska na 12. vedeckej a obchodnej konferencii Silicon 2010, ktoru organizovala
spolo¢nost TECON Scientific, s.r.o. v Roznove pod Radho$tém v CR. Riesitelsky kolektiv
projektu VMSP-P-0033-09 sa na nej prezentoval prednaskou s nazvom ,Ultrasonic cleaning
devices for solar wafers producers®, ktora bola uverejnena i v zborniku z konferencie s
registraciou ISBN 978-80-254-7361-0.

2.
3.
4.



Uplatnenie vysledkov projektu

Vysledky projektu budu uplatnené u rieSitela projektu v jeho dalSej vyrobno-obchodnej
¢innosti.Aj ked bol projekt zamerany na uzko Specializovanu oblast’ priemyslu,rieSitel ziskal
technologické podklady a kon&trukéné rieSenia,ktoré sa daju po drobnych upravach vyuzit’ pri
dodavkach jednoucelovych ultrazvukovych Cistiacich zariadedni prakticky pre vSetky oblasti
priemyslu.To je velmi doleZité pre uplatnenie vysledkov projektu,pretoze pocas rieSenia
projektu badat’ urcitu stagnaciu v prognézach vyuZivania slnecnej energie pomocou
fotovoltaickych ¢lankov.

CHARAKTERISTIKA VYSLEDKOV

Suhrn vysledkov rieSenia projektu a naplnenia cielov projektu v slovenskom jazyku
(max. 20 riadkov)

|.kategoria-publikacie

Pocas rieSenia boli priebeZne sledované najnovsie trendy v tejto oblasti techniky i pomocou
osobnych konzultacii a aktivnhou ucastou na vedeckej konferencii Silicon 2010 (prednaska:
,Ultrasonic cleaning devices for solar wafers producers®).

Ill.kategoria-novy vyrobok
Priebezne ziskavané poznatky a konstruk&né podklady boli pocas rieSenia v roku 2010
CiastoCne vyuzité pri vyvoji nového vyrobku-ultrazvukovej Cistiacej linky UC 3M 120A

V.kategoria-ostatné vysledky

Boli stanovené definitivne technologické postupy finalneho Cistenia wafrov po ich drétovom
rezani a kremikovej suroviny na ich vyrobu. Boli spracované projekty obidvoch zariadeni.

Na zaklade navrhnutych technologickych postupov findlneho UZ Cistenia wafrov po drétovom
rezani a UZ Cistenia kremikovej suroviny a vypracovanych ,Technickych a technologickych
podkladov* pre konstrukciu UZ CistiCiek boli vypracované projekty obidvoch zariadeni a
nasledne i konstrukcné a vyrobné dokumentacie tychto zariadeni

Vl.kategodria-pridana hodnota projektu

Pocas rieSenia projektu bol splneny i tento ciel vytvorenim nového pracovného miesta pre
jedného konstruktéra (ing.Gurnak).

Suhrn vysledkov rieSenia projektu a naplnenia cielov projektu v anglickom jazyku
(max. 20 riadkov)

|.kategory-Publications

During the solutions were continuously monitored the latest trends in the technics and through
personal consultation and active participation at a scientific conference Silicon 2010 (lecture:
"Ultrasonic cleaning devices for solar wafers Producers").

Ill.kategory-new product
Continuously acquired knowledge and design documents were for solutions in 2010, partly
used to develop new product-line ultrasonic cleaning UC 3M 120A

V.kategoria- other results

Been definitively established technological procedures for wafers final cleaning after wire
cutting and silicon raw materials for their production. Both projects were processed devices.
On the basis of technological processes and the "Technical and technological basis" for the
construction were designed final ultrasonic cleaning line of wafers after wire cutting, and
ultrasonic cleaning line of silicon raw materials and have been developed both devices and
subsequently design and manufacturing documentation of these devices
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Vl.kategory-added value project
While the project has been completed and the goal of creating one job for one designer
(ing.Gurnak).
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Svojim podpisom potvrdzujem, Ze udaje uvedené v zaverecnej karte su pravdivé a uplné
a suhlasim s ich zverejnenim.

Zodpovedny rieSitel Statutarny zastupca prijemcu
ing.Jaroslav Urban ing.Ladislav Miklanek,CSc

V Nové Mesto nad Vahom 30.09.2011 V Nové Mesto nad Vahom 30.09.2011
" podpis zodpovedného riesitela podpis &tatutameho zastupcu prijemeu
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